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Da VNU a Edizioni Fiera Milano 
Come i lettori più attenti avranno già notato a partire dalla
scorsa uscita, una piccola ma significativa novità ha fatto la
sua comparsa sulla copertina e sul colophone di Elettronica
Oggi: il logo di Edizioni Fiera Milano. 
A partire dal 1° luglio scorso la divisione “riviste tecniche” 
di VNU Business Publications Italia -a cui competeva 
la pubblicazione della Rivista-  è stata integrata all’interno 
di Edizioni Fiera Milano, la società del Gruppo Fiera Milano 
operante in ambito di editoria specializzata che ora, dunque, 
è il nuovo editore di Elettronica Oggi. Il passaggio è avvenuto
all’insegna della continuità: redazione, competenze, staff 
commerciale, rapporti di collaborazione con associazioni, 
enti e quant’altro ancora. 
La Rivista prosegue nel suo cammino editoriale senza alcuna
pausa o cambiamento, contraddistinta dalla stessa qualità 
dei contenuti e, anzi, con ulteriori prospettive di sviluppo. 
L’ingresso in un grande gruppo quale è Fiera Milano, leader 
mondiale in ambito di fiere ed eventi specializzati, spalanca
infatti le porte a nuove potenzialità e sinergie, di cui Elettronica
Oggi potrà senz’altro beneficiare già nel brevissimo termine. 
Nel frattempo vi giunga il più caloroso augurio di buona lettura
da tutto lo staff della redazione di Elettronica Oggi e dalla 
direzione di Edizioni Fiera Milano.
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